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承　認
APPD.VER.

年月日
D A T E

CN NO. 　　　　　　　　変 更 内 容
　　　　　　　　DESCRIPTION

製　図
DR.

担　当
CHK.

7 POTTING 1 TB-2234H ― ―

6 HOLD DOWN 1 COPPER ALLOY TIN OVER NICKEL t0.2

5 GUARD PLATE 1 STAINLESS STEEL NICKEL t0.12

4 SHELL 1 STAINLESS STEEL
BODY AREA：NICKEL

SMT AREA：GOLD FLASH OVER Ni
t0.3

3 CONTACT 5 COPPER ALLOY
CONTACT AREA：GOLD OVER Pd-Ni
SMT AREA：GOLD FLASH OVER Ni

GOLD PLATING：0.05μm MIN.
Pd-Ni PLATING：0.75μm MIN.

GOLD FLASH PLATING：0.05～0.1μm

2 INSULATOR-B 1 NYLON ― COLOR：BLACK

1 INSULATOR-A 1 NYLON ― COLOR：BLACK
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仕様書(SPECIFICATION)

JACS-30315

 寸法(DIMENSION)

単位(UNIT)：㎜

承認

APPD.

担当

DR.
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5 GASKET CENTER1
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＜図5. コネクタ押え位置＞
＜Fig.5 CONNECTOR HOLDING POSITION＞

HOLDING THIS SURFACE.
本面を押える。

DO NOT HOLDING POTTING SURFACE.
ポッティング面は押えないこと。
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CASE 筐体
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2-R1.675 ±0.05

NOTE 1. COPLANARITY OF SMT TERMINAL IS 0.1MAX.
NOTE 2. THIS FACE IS DATUM PLANE.
NOTE 3. AMOUNT OF PROTRUSION TO POTTING IS 0.8 max. FROM INSULATOR-B REAR SURFACE.
NOTE 4. THIS CONNECTOR CONSISTS OF  
　　　　"Universal Serial Bus Micro-USB Cable and Connector Specification Revision 1.01"

注1. 本コネクタのSMT端子のバラツキ(1コネクタ内のMAX値とMIN値の差:コプラナリティ)は0.1以下とする。
注2. この面は基準面である。
注3. ポッティング部の突出量はインシュレータBの背面より0.8以下とする。
注4. 本コネクタの開口部寸法は、
     "Universal Serial Bus Micro-USB Cable and Connector Specification Revision 1.01"
　　 による。
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(NOTE 2.)
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POTTING AREA
ポッティング範囲

(NOTE 3.)

MATING CENTEGASKET CENTER

＜Fig.1 MOUNT CONDITION＞
＜図1. 実装状態図＞
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＜Fig.2 MATING CONDTION＞
＜図2. 嵌合状態図＞

＜Fig.3 DIMENSION OF RECOMMENDATION CASE＞
＜図3. 推奨筐体寸法＞
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APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)
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＜Fig.4 GASKET INTEGRATION CONDITION＞
＜図4. ガスケット装着状態図＞
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